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上海华虹宏力半导体制造有限公司三厂增资扩产项目 

职业病危害控控制效果评价信息公开表 

建设单位

名称 
上海华虹宏力半导体制造有限公司 

建设单位

地址 
上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1399号 

联系人 李洁 

项目名称 上海华虹宏力半导体制造有限公司三厂增资扩产项目 

项目简介 

上海宏力半导体制造有限公司是一家从事集成电路

制造的专业代工企业，成立于 2000年 12月 20日，该公

司拥有国内领先的成套 8 英寸硅片生产设备，产品涵盖

逻辑、混合信号、射频、高压器件、掩模存储器、静态

存储器及闪存等多种类型。 

上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“该

公司”），2013 年由原上海华虹 NEC 电子有限公司和上海

宏力半导体制造有限公司新设合并而成，在上海张江和

金桥共有 3条 8英寸集成电路生产线，月产能达 12.9万

片。 

该公司在张江高科技园区祖冲之路 1399号已建成一

座大厂房，该厂房内容纳三座能生产 12英寸规格的厂房，

其中该厂房东侧 f1/22-f15/30 轴区域（8 英寸线）已投

入生产，月实际产能达 33000 片 8 英寸晶圆；该厂房西

侧 f1/1-f15/15轴区域租赁给上海华力微电子有限公司建

设 12 英寸集成电路芯片生产线，华虹宏力是其主要投资

方之一；该厂房中部 f2/16-f15/21轴区域为涉及本次三

厂增资扩产项目。 

本项目为上海华虹宏力半导体制造有限公司三厂增

资扩产项目，在既有厂房 4号建筑（F栋）生产厂房内扩



建 f17~20 轴区域的洁净室及 7 号建筑（C 栋）综合动力

站改建 500m2配套系统，增加 130台主生产设备和辅助机

台，月产 1.7万片的 8英寸（180纳米及以下）集成电路

生产线，以加工逻辑芯片和闪存芯片为主。生产线在现

有厂房内布置，并达到生产所需的洁净要求,以及为工艺

生产服务的各动力系统，在满足扩产需求的前提下，考

虑与原有动力系统结合，方便运行与维护。 

本项目于 2018年 10月建成，2018年 11月投入试运

行。 

建设项目

存在的职

业病危害

因素 

存在的主要职业

病危害因素 

噪声、工频电场、高频电磁场、紫外

辐射、一氧化碳、二氧化碳、过氧化

氢、氨、二氧化氮、磷化氢、溴化氢、

砷化氢、氟化物、氯、氟化氢、硫酸

及三氧化硫、氯化氢及盐酸、三氟化

硼、异丙醇、六氟化硫、乙酸、三氟

化氮、六氟化钨、四氟化硅、乳酸乙

酯、氢氧化四甲铵、氪、氖、氦气、

氮气、三氟甲烷、四氟甲烷、一氟甲

烷、二氟甲烷、八氟环丁烷、三氯化

硼、反-1,2-二氯乙烯、一氧化二氮、 

二氯硅烷、甲硅烷、1，2-苯二酚、N-

甲基-2-吡咯烷酮、氟化氢铵、甲烷等 

检测结果 

检测 

因素 

检测 

岗位 

合格 

岗位 

合格率 

（%） 

噪声 8 8 100 

紫外线 3 3 100 

高频电磁场 2 2 100 

工频电场 1 1 100 

一氧化碳（非高

原） 
7 7 100 

二氧化碳 5 5 100 

过氧化氢 7 7 100 

氨 18 18 100 

二氧化氮 4 4 100 
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磷化氢 5 5 100 

溴化氢 5 5 100 

砷化氢（胂） 3 3 100 

氟化物（不含氟

化氢，按 F 计） 
7 7 100 

氯 3 3 100 

氟化氢（按 F计） 11 11 100 

氯化氢及盐酸 3 3 100 

硫酸及三氧化

硫 
6 6 100 

三氟化硼 3 3 100 

异丙醇 7 7 100 

六氟化硫 9 9 100 

乙醇 1 1 100 

现场调查专业技

术人员名单 
杨琦、陈浩 

现场调查时间 2019.10 

现场采样、检测专

业技术人员名单 
慕海东 

现场采样、检测时

间 
2019.12.30、2019.12.31、2020.01.02 

建设单位陪同人  

评价结论

与建议 

本项目在生产过程中主要涉及的职业病危害因素为

噪声、工频电场、高频电磁场、紫外辐射、一氧化碳、

二氧化碳、过氧化氢、氨、二氧化氮、磷化氢、溴化氢、

砷化氢、氟化物、氯、氟化氢、硫酸及三氧化硫、氯化

氢及盐酸、三氟化硼、异丙醇、六氟化硫、乙酸、三氟

化氮、六氟化钨、四氟化硅、乳酸乙酯、氢氧化四甲铵、

氪、氖、氦气、氮气、三氟甲烷、四氟甲烷、一氟甲烷、

二氟甲烷、八氟环丁烷、三氯化硼、反-1,2-二氯乙烯、

一氧化二氮、 二氯硅烷、甲硅烷、1，2-苯二酚、N-甲

基-2-吡咯烷酮、氟化氢铵、甲烷等。 

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012
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年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）规定，本项目行

业分类属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，

其职业病危害类别为“职业病危害较重”的建设项目。 

本项目针对产生职业病危害因素的环节采取了相应

的防护措施，改善了作业环境,结合用人单位提供的项目

基础资料，通过现场调查、检测和评价，得出以下评价

结论： 

1）职业病危害因素及其接触水平：本次对本项目产

生的主要职业病危害因素进行检测，本次各个检测点的

各项职业危害因素浓（强）度均符合国家职业卫生标准。 

2）职业病危害防护措施：本工程结合生产工艺采取

了防毒等职业病危害防护措施，职业病防护设施与产生

职业病危害的岗位相匹配、形式适宜、运转良好，控制

效果合格。 

3）个人使用的职业病防护用品：该公司为接触职业

病危害因素的作业人员配备了有效的个人防护用品，符

合《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健

[2018]3 号）、《呼吸防护用品的选择、使用及维护》

（ GB/T18664 ）、《 个 体 防 护 装 备 配 备 基 本 要 求 》

（GB/T29510）等规范、标准的要求，并且现场操作者能

自觉、正确使用各类个人防护品。 

4）本项目作业场所的新风量的参数符合《工业建筑

供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-20015）和《工

业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关要求。各场

所 的 照 度 检 测 值 符 合 《 建 筑 照 明 设 计 标 准 》

（GB50034-2013）的相关要求。 

5）现场调查，原有辅助卫生用室配置合理，数量足



够，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）的相

关规定。 

6）总体布局和设备布局：本项目主要生产工艺先进，

所选生产设备技术先进、自动化程度较高，各工序作业

区域相对分隔，生产工艺先进性及设备布局符合《工业

企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）及《生产设备安全卫

生设计总则》（GB5083-1999）、《生产过程安全卫生要求

总则》（GB/T12801-2008）、《电子工业防尘防毒技术规范》

（AQ4201-2008）、《电子工业职业安全卫生设计规范》

（ GB50523-2010）、《电子工业洁净厂房设计规范》

（GB50472-2008）等相关要求。 

7）职业卫生管理：由安全保卫部门安全保卫部门专

职人员负责职业卫生管理工作，制定了各项职业卫生规

章制度、职业病防治规划和实施方案，并按照规章制度

执行，符合《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家

安全生产监督管理总局令〔2012〕第 47号)等相关要求。 

8）职业健康监护：有较详细的职业健康监护制度，

建立有职工的职业健康监护档案。接触有毒有害作业人

员体检率达 100%，检查项目符合《职业健康监护技术规

范》（GBZ188-2014）。 

9）警示标识：本项目工作场所设置了职业病危害警

示标识，符合《工作场所职业病危害警示标识》

（GBZ158-2003）的相关要求。 

10）该建设单位已建立职业病危害应急救援预案，配

备了急救箱、应急洗眼装置等急救用品，设置了泄漏检

测报警装置、泄险沟、泄漏处理备件等设施、设备，符

合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）、《电子工业



防尘防毒技术规范》（AQ4201-2008）、《电子工业洁净厂

房设计规范》（GB50472-2008）等相关要求。 

综上所述，本项目职业病危害防护措施目前均符合

国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范的要求，可

以申请竣工验收。 

如能在正式运行过程中落实本报告提出的建议，建

立健全各项职业卫生规章制度并严格执行，则正常运行

时可以符合国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范

的要求，控制工作场所职业病危害、达到保护作业人员

健康的目的。 

技术审查

专家组评

审意见 

见附件 



附件 1：专家评审意见 

 

 



 

 


